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PlaTre
PLAZMA YUZEY ISLEME VE IYILESTIRME

Soguk Plazma Yizey isleme Prosesi ile Adhezyon ve Hidrofilik
Yapinin lyilestirilmesi ile Nano Dizey de Yuzey Yapilarinin
Molekiler lyilestirilmesi




Plazma Uygulanmayan
YUzey

Yizey isleme, malzemenin
yuzey ozelliklerini iyilestirerek
parcanin omrunu ve
mukavemetini artirmak, bakim
maliyetlerini dosirmek, asinma
ve korozyondan korumak gibi
amaclarla gerceklestirilen
islemlerdir. Soguk plazma ile
yUzey isleme teknolojisi,
malzemenin temel o6zelliklerini
bozmadan  yUzeyde  cesitli
modifikasyonlarin
gerceklesmesini saglar. PlaTre
bir plazma yiUzey aktivasyon
cihazidir. Malzeme yUzeyinde
nano buUyUklUkte poroz yapi
olusturarak plazma igerisinde
bulunan serbest radikallerin ve
elektronlarin yUzeyde
tutunmasi saglamaktadir.

Plazma Uygulanan
Yizey

YUzeye fonksiyonel 6zellik
kazandirarak, asinmaya
karsi dayaniminin

ve malzeme kalitesinin
artirlmasina olanak saglar.

EndUstride ozellikle
etiketleme, boyama ve 6n
kaplama islemlerinde
plazma uygulamasi nano
boyutta purizlilok, kimyasal
veya termal bozulma
olmamasi gibi bircok
avantaj saglar.




DusUk sicakliktaki bir plazmadaki pargaciklarin enerjisi genellikle
birka¢ 10X elektron volttur. Malzemenin bag enerjisinden daha
bUyUktir. Bu sebeple plazma desarji, makro molekilion kimyasal
bagini tekrar olusturmak Uzere tamamen kirabilir. Yeni bir bag,
yUksek enerijili radyoaktif isinlardan ¢cok daha dusuktor ve yalnizca
malzemenin yUzeyini icerir ve alt tabakanin yapisini etkilemez.
Termodinamik olmayan bir denge durumundaki dustk sicakhiktaki
bir plazmada, elektronlar daha yuksek enerjiye sahiptir, bu da
malzemenin yizeyindeki molekullerin kimyasal baglarini kirabilir,
parcaciklarin  kimyasal  reaktivitesini  artirabilir  ve  nétr
parcaciklarin sicakhg oda sicakligina yakindir. Avantaj, isiya
duyarh polimerin yizey modifikasyonu icin uygun kosullar saglar.
DusUk sicakhkta plazma yizey islemi ile, malzemenin yizeyinde
cesitli fiziksel ve kimyasal degisiklikler meydana gelir veya
asindirma purozlendirilir veya yogun bir capraz bagh katman
olusturulur veya hidrofiliklik ve yapiskanhk saglamak icin oksijen
iceren bir polar grup eklenir. Boyanabilirlik, biyouyumluluk ve
elektriksel 6zellikler sirasiyla gelistirilir. Malzemenin yizeyi uygun
proses kosullarin da islenir ve malzemenin yizey morfolojisi
6nemli 6lcide degisir. YUzeyi polar olmayan, zor, belirli bir
polariteye, kolay yapiskan ve hidrofilik hale getirmek icin cesitli
oksijen iceren gruplar eklenir. Yapistirma, kaplama ve baski igin
iyi olan bir alan olusur. Su anda, gesitli filmlerin Uretimi, yUzey
afinitesi sorununu c¢ézmek icin genellikle bir plazma isleme
yéntemini benimsemistir.



KULLANIM

ALANLARI

Ucaklarin dis kaplamasi ve
kirigleri icin kullanilan karbon

fiber malzemelerin
stabilitesinin  arthinlmasinda,
yapistirma ve boyama

islemlerinde guvenilir, yuksek
kaliteli isleme saglanmasinda

kullanilir.
Medikal alan
sterilizasyonu, implant
yUzeylerinin iyilestirilmesi
ve tek kullanimhk
enjeksiyon UrUnlerine
vygulanacak boyanin

tutulumunun  artirllmasi
gibi pek ¢ok alanda

Metal imalat sektérinde, kullamlmaktadir.

metalin fiziksel 6zelliklerinin

degistirilmesine yardimci
olurken metal dayaniminin
arttinlmasi, asinma ve

korozyona karsi dayaniminin
arthnlmasi  gibi  avantajlar
saglamaktadir.

Otomotiv sektérinde ve

\ ,_m endUstriyel faaliyetlerde
: ovg kullanilan malzemelerin

astarsiz boyanmasi, parcalar
arasinda yapisma kalitesinin
artinlmasi sUreglerinde
kullanihr.

Tekstil sanayinde kumas Uzerine
yapilacak baskinin ve boyanin
tutulumunu artirmak ve
kaplama sanayinde kullanilr.



AVANTAIJLAR

Adhezyon oraninin arttirilmasi

Hidrofilik-hidrofobik denge ve biyouyumluluk

Kovalent baglar ile islevsellestirme ve asilama

Optimize edilmis yUzey kimyasi aminler / amidler-imidler
dengesi

Nano boyutta kaplamalar

Polimer, kumas, nonwoven, selGloz, kagit, seramik, cam,
metal, metalize filmler gibi malzemelere uygulanabilirlik

Ne N e e e e

Astarsiz yapistirma ve baski

Her tOor murekkeple baski (su bazli, solvent bazli UV/EB
capraz baglanabilir.),

Laminasyon, metalizasyon ve vernikleme aderansi
arttirma

Ne Ve e
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